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Terrasolid と MOU(提携に関する覚書)を締結 

～高精度３次元データへのアクセスを容易にし、グローバルでの活用可能性を拡大～ 

 

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO: 吉村 修

一、以下「当社」)は、Terrasolid Ltd. (本社: フィンランド・ヘルシンキ、CTO: Arttu Soininen、以下

「Terrasolid」)と、精確な高精度 3 次元データの利用を容易にし、様々な業界におけるイノベーション

を促進するという共通のビジョンを実現することを目的とした MOU(提携に関する覚書)を締結しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高精度な点群データ・HD マップといった高精度 3 次元データは、現実の道路空間をデジタル空間へ

複製し、様々な業界における革新を促進する重要なアセットとなります。しかし、こうしたデータの取

得には高い費用と長い時間を要することが、活用を進める上での課題となっています。この課題に対
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し、業界標準の点群処理ソフトウェアを提供する Terrasolid と、センチメートル級の高精度 3 次元デー

タをグローバルで 150 万 km 以上整備・提供する当社は、高精度 3 次元データへのアクセスをより身近

にするためのパートナーシップを締結しました。 

 

本提携により、Terrasolid のグローバルなユーザー基盤と、当社の広範な道路網の高精度 3 次元デー

タを融合させることで、道路アセットマネジメント、道路設計、BIM(ビルディング・インフォメーショ

ン・モデリング)などの分野において、より高度かつ効率的に業務を進めることが可能となります。当社

は、保有する高精度 3 次元データの利活用機会を拡大し、Terrasolid は、ユーザーにとって利用しやす

い 3 次元データベースを提供することとなります。両社の技術とネットワークを活かすことで、高精度

3 次元データ活用の可能性をさらに広げてまいります。 

 

なお、今般の提携について、Terrasolid の CTO である Arttu Soininen 氏は、次のように述べていま

す。「グローバルな高精度 3 次元データを容易に利用できるようになることで、こうしたデータを日常

的に利用するための重大な障壁が取り除かれ、様々な企業や組織が、より高精度で現実世界に即した解

析を行うことが可能になります。これにより、多くの業界において業務が効率化され、的確な意思決定

を行うことができるようになります。これは、当社が長年に渡って解決に取り組んでいることです。」 

 

また、当社の代表取締役社長 CEO 吉村 修一は、次のように述べています。「Terrasolid との提携に

より、高精度 3 次元データを様々な業界においてより身近なものにできることを嬉しく思います。世界

各国で広く利用されている Terrasolid のソフトウェアと、当社のグローバルな高精度 3 次元データを組

み合わせることで、多様な分野におけるイノベーションを推進することを目指します。」 

 

当社は高精度 3 次元データのプラットフォーマーとして今後も幅広い業界との連携を進め、様々な産

業分野におけるイノベーション創出に貢献します。 

 


